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CIBF2016: 12. China International Battery Fair

Shenzhen Convention & Exhibition Center, 24. - 26. Mai 2016
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Am 24. Mai 2016 wurde die 12. China International Battery Fair (CIBF2016) im
Shenzhen Convention & Exhibition Center erdffnet. Die CIBF, die von der China
Industrial Association of Power Sources veranstaltet wird, ist die Nr. 1 unter
den Ausstellungen und Konferenzen mit Schwerpunkt Batterietechnik in China
und die grosste Batteriefachmesse der Welt. Die CIBF2016 umfasste eine
Ausstellungsflache von 82'500 m? mit 4000 Standen und lockte mehr als 1135

Teilnehmer und 40'000 Besucher aus tUber 50 Landern und Regionen an.

Telsonic prasentierte auf der Messe drei Hauptprodukte: die moderne und patentierte torsionale
Schweisstechnologie der TSP 750E-Anlage, eine neue Version der bewédhrten Telso®Splice
Schweissanlagen fir das Schweissen von Leitungslitzen — die TS3 mit einer Leistung von 3,6 kW,
sowie das MPX Metallschweisssystem mit 3,6 kW. Da die Batterietechnik im Mittelpunkt der Messe

stand, interessierten sich zahlreiche Besucher fur das MPX Metallschweisssystem.

Durch die Teilnahme an der CIBF présentierte Telsonic sein Know-how im Bereich der
Batterieanwendungen, Produkte von Spitzenqualitdt und sein professionelles Team. Die Besucher
waren beeindruckt. Wir hatten nicht nur die Méglichkeit, bestehende Grosskunden zu treffen, sondern
auch Kontakte zu potenziellen Neukunden zu knipfen. Die Teilnahme an der CIBF 2016 war fur

Telsonic ein grosser Erfolg.
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